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Iss saturs

Pusvaditaju struktiiru uz silicija plaksném razos$anas procesa ir jaizmanto tikai parbauditu
piegadataju/razotaju materiali. Tas ir saistits ar to, ka razoSanas procesa gala rezultatu ietekmé loti
daudzi faktori, tai skaita sakotn&jo materialu tiriba. Razo$ana ir pienemts, ka razotaja sertifikats ir
tikai pirmais obligatais dokuments un ar to vien nepietiek, lai materialu izmantotu razoSanas procesa.
Sakara ar to, ka rezultatu var ietekmé&t meteriala piemaisijumi mazas, griti nosakamas koncentracijas
(vai arT to analizeS process ir loti dargs), ir pienemts veikt tehnologisko provi. Materialu izmanto
mazas partijas razoSana, to noverte un salidzina ar parbauditu materialu sérijveida izstradajumos.

Saskana ar aktivitates uzdevumiem uz KEPP EU SIA piegadatam 100mm izm&ginajuma
plaksném tika veiktas bipolaro pastiprinataju razoSanas marsruta tehnologiskas operacijas. Lai varétu
veikt salidzinoSo noveértéSanu, vienlaicigi, tadi pasi procesi tika veikti uz zinama/parbaudita
piegadataja (TOPSIL) plaksném. Viss razoSanas marSruts sastav vairak ka no 400 operacijam, kas
pielauyj lielu procesu variabilitati.

Veiktaja zondes parbaudé derigo izstradajumu izlaides procents uz KEPP EU SIA plaksném
bija salidzinams ar derigo izstradajumu izlaides procentu uz parbaudita piegadata plaksném.

Pamatojoties uz izpilditajiem darbiem, var izdarit §adus secinajumus:
Veikta KEPP EU piegadato silicija plak$nu tehnologiska noveérté$ana ir pozitiva - derigo
izstradajumu izlaides procents ir analogisks ar parbaudita piegadataja plaksnu rezultatiem.
Lai novertetu dazadu KEPP EU piegadato partiju silicija plakSnu ipaSibu stabilitati, ir
nepiecieSams veikt atkartotu tehnologisko provi.



Pusvaditaju plaksne péc proceduras “funkcionesana”




